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文档信息 
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摘要 本文对KE17Z512和KE15Z256系列芯片的功能进行了对比，介绍了它们的引脚分配情况以及在两个

平台之间进行迁移的步骤。 
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1 介绍 

KE17Z512是恩智浦Kinetis E系列继KE18F、KE15Z、KE16Z和KE17Z之后的一个新产品。它与KE15Z相似，但升级了

TSI功能，有助于实现复杂的触摸解决方案。本应用笔记对KE17Z512和KE15Z256系列MCU器件之间的差异进行了

对比，可以用作这两个平台之间的迁移指南。 

表1列出了闪存最高到256KB的KE15Z/14Z系列的部件。 

表1. 最高到256KB闪存的KE15Z/14Z系列的部件 

型号 频率

（MHz） 
闪存

（KB） 
SRAM 
（KB） 

FlexNVM/ 
FlexRAM 
（KB） 

TSI 
通道

（TSI0） 
GPIO ADC 

通道 
封装

（LQFP） 

MKE15Z256VLL7 72 256 32 32/2 25 89 ADC0(16) 
ADC1(12) 100 

MKE15Z128VLL7 72 128 16 32/2 25 89 ADC0(16) 
ADC1(12) 100 

MKE14Z256VLL7 72 256 32 32/2 _ 89 ADC0(16) 
ADC1(12) 100 

MKE14Z128VLL7 72 128 16 32/2 _ 89 ADC0(16) 
ADC1(12) 100 

MKE15Z256VLH7 72 256 32 32/3 25 58 ADC0(16) 
ADC1(11) 64 

MKE15Z128VLH7 72 128 16 32/4 25 58 ADC0(16) 
ADC1(11) 64 

MKE14Z256VLH7 72 256 32 32/5 _ 58 ADC0(16) 
ADC1(11) 64 

MKE14Z128VLH7 72 128 16 32/6 _ 58 ADC0(16) 
ADC1(11) 64 

KE17Z512系列目前共有六种型号，如表2所示。 

表2. 闪存高达512KB的KE17Z512系列的部件 

型号 频率（MHz） 闪存

（KB） SRAM（KB） TSI通道 GPIO ADC0 
通道 封装（LQFP） 

MKE17Z512VLL9 96 512 96 TSI0(25) 
TSI1(25) 89 24 100 

MKE13Z512VLL9 96 512 96 TSI0(25) 89 24 100 

MKE12Z512VLL9 96 512 96 _ 89 24 100 

MKE17Z512VLH9 96 512 96 TSI0(22) 
TSI1(25) 58 24 64 

MKE13Z512VLH9 96 512 96 TSI0(22) 58 24 64 

MKE12Z512VLH9 96 512 96 _ 58 24 64 

 
1.1 性能对比 

表3列出了KE15Z256和KE17Z512系列在系统资源方面的对比。 
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表3. KE15Z256与KE17Z512系列的系统资源的对比 

元器件 KE15Z256 KE17Z512 

内核 72 MHz，Arm Cortex-M0+ 96 MHz，Arm Cortex-M0+ 

闪存 256 KB 512 KB（双存储块，带交换功能） 

RAM 32 KB 96 KB 

EEPROM/FlexMemory 2 KB/32 kB - 

Boot ROM 是 - 

eDMA 8通道 8通道 

硬件加速 MMDVSQ+BME - 

时钟系统 
IRC48M (± 1%) + IRC8M 
(± 3%) + LPFLL + LPO + 
OSC32K + OSC4-40M 

IRC48M (± 1%) + IRC8M (± 3%) + LPFLL + LPO + 
OSC4-40M 

ADC 两个12位ADC，1MSPS 1个12位ADC，1MSPS 

CMP/DAC缓冲区 2/1 1/0 

FlexTimer 1个8通道 + 两个4通道FTM 
1个8通道 + 两个4通道FTM 

取消了死区时间和正交解码功能 

通用定时器 4通道32位LPIT + 16位LPTMR 
+ PDB 4通道32位LPIT + 16位LPTMR 

PWT 1 1 

RTC 1 1 

WDOG 1 1 

UART/SPI/I2C 3个LPUART / 两个LPSPI / 两个

LPI2C 3个LPUART + 两个SCI / 两个LPSPI / 两个LPI2C 

FlexIO 是（4个定时器+4个移位器） 是（4个定时器+4个移位器） 

TSI 1个25通道（每个 TSI 有 1 个
屏蔽通道） 两个25通道（每个 TSI 通道可配置为屏蔽通道） 

封装 100LQFP、64LQFP 100LQFP、64LQFP 

下面的章节对比了KE15Z256和KE17Z512 MCU在内存、时钟和外设方面的差异。 
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2 结构框图 

图1所示为KE15Z256的系统结构框图。 
 

图2所示为KE17Z512的系统结构框图。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

图1. KE15Z256的系统结构框图 
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Core Platform System Control 

Arm Cortex - M0 + PMC, TRGMUX, 8 channel eDMA 

Up to 96 MHz 

 
Clock Generation Unit 

4-40 MHz OSC, IRC48M / 8M, 

128K LPO, LPFLL 

 

 

 

 

 

 
 

Timers Analog Interfaces 

  3x FlexTimers  
12 - bit ADC Up to 5x UARTs 

LPIT 

CMP 
2x LPI2C 

LPTMR 

2x LPSPI 

WDOG/EWM 

RTC 

PWT 

Memory 

Flash 

512 KB 

 
SRAM 

96 KB 

HMI 

FlexIO 

Up to 2x TSI 

Security 

CRC 

UID 

图2. KE17Z512的系统结构框图 
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3 内存 

3.1 闪存 

KE17Z512有一个带交换功能的512KB双存储块闪存，但此芯片上没有ROM。交换功能使程序闪存空间的上半部分

在进行更新以备将来使用时，下半部分仍可正常工作。 

KE17Z512具备闪存控制器（FMC）功能。FMC是闪存块和系统之间的接口。在典型配置中，内核与系统总线时

钟的速度比闪存时钟要快。FMC的缓存和预取推测缓冲区允许FMC对闪存访问作出响应时，无需频繁增加等待

状态。只要缓存或预取缓冲区中有请求的信息，FMC就可以不增加等待状态而作出响应。 

KE15Z256系列有256KB闪存、32KB FlexNVM和2KB FlexRAM。FlexRAM可用作传统RAM或高耐久性EEPROM存

储器。 

KE15Z256具备闪存访问控制（FAC）功能。FAC是一种可配置的内存保护方案，旨在允许最终用户使用软件库，

同时为这些库提供可编程限制。这样，恩智浦或第三方供应商就能够将软件库预编程到芯片中，并将器件分发给

可使用这些预编程软件库的最终用户。 
 

3.2 SRAM存储器 

KE15Z256的SRAM大小为32KB，而KE17Z512的SRAM大小则为96KB。KE15Z256和KE17Z512的内存对比如表4所示。 

表4. KE15Z256和KE17Z512的内存对比 

内存 

KE15Z256系列 KE17Z512系列 

MKE1xZ256VLL7 MKE1xZ128VLL7 MKE1xZ512 (x =7/3/2) 

MKE1xZ256VLH7 (x =5/4) MKE1xZ128VLH7 (x =5/4)  

闪存 256 KB： 
（0x0000_0000–0x0003_FFFF） 

128 KB： 
（0x0000_0000–0x0001_FFFF） 

512 KB，双存储体： 
（0x0000_0000–0x0007_FFFF） 

FlexNVM 32 KB： 
（0x1000_0000–0x1000_7FFF） 

32 KB： 
（0x1000_0000–0x1000_7FFF）  

FlexRAM 2 KB： 
（0x1400_0000–0x1400_07FF） 

2 KB： 
（0x1400_0000–0x1400_07FF）  

SRAM 

32 KB： 
（0x1FFF_E000-0x2000_5FFF） 

16 KB： 
（0x1FFF_F000-0x2000_2FFF） 

96 KB： 
（0x1FFF_8000-0x2000_FFFF） 

SRAM_L，8 KB： 
（0x1FFF_E000-0 x1FFF_FFFF） 
SRAM_U，24 KB：
（0x2000_0000-0x2000_5FFF） 

SRAM_L，4 KB： 
（0x1FFF_F000-0x1 FFF_FFFF） 
SRAM_U，12 KB： 
（0x2000_0000- 0x2000_2FFF） 

SRAM_L，32 KB：
（0x1FFF_8000- 0x1FFF_FFFF） 
SRAM_U，64 KB：
（0x2000_0000- 0x2000_FFFF） 

Boot ROM 16 KB： 
（0x1C00_0000-0x1C00_3FFF） 

16 KB： 
（0x1C00_0000-0x1C00_3FFF）  
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4 时钟分配 

图3和图4所示分别为KE15Z256和KE17Z512的时钟分配图。 

与KE15Z256的时钟系统相比，KE17Z512上没有OSC32模块。因此，LPTMR和RTC不能选择OSC32_CLK作为时钟

源。对于KE17Z512的RTC模块，可选择外部晶振时钟SOSC_CLK作为时钟源。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
图3. KE15Z256的时钟结构框图 
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图4. KE17Z512的时钟结构框图 
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5 引脚分配 

采用100LQFP和64LQFP封装的KE17Z512的引脚分配与KE15Z256兼容。 

注：两种器件封装中的GPIO引脚的数量和位置都相同，如图5所示。但某些GPIO端口上的引脚复用功能不同。 

有关各个外设的引脚分配，请参阅“外设”部分。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

图5. 采用100LQFP和64LQFP封装的KE17Z512和KE15Z256的引脚分配 
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6 外设 

本节对KE15Z256和KE17Z512在外设方面的差异进行对比。 

 
6.1 触摸感应输入（TSI） 

 

6.1.1 KE17Z512和KE15Z256各型号的引脚分配 

KE17Z512有两个TSI模块。每个TSI模块有25个TSI通道，总共50个TSI通道。在每个TSI模块的TSI自电容模式下，

其中任何一个或一组都可以配置为屏蔽电极。使用的屏蔽通道越多，则屏蔽驱动强度就越大。在每个TSI模块的

全部25个通道中，通道4、通道12、通道21和通道24设计得更强大。如果需要较少的屏蔽引脚，建议使用上述这

些通道。 

KE15Z256只有一个TSI模块，共25个TSI通道，且只有一个屏蔽通道。对于TSI0模块，KE17Z512和KE15Z256的TSI
通道分配也差别迥异。表5列出了KE15Z的TSI模块的引脚分配。 

注：在下面的表5和表6中，标有星号（*）的引脚可以在KE15Z256和KE17Z512中用作TSI通道，但对应的通道号

是不同的。 
表5. KE15Z256的TSI模块的引脚分配 

KE15Z
（100LQFP） 

KE15Z
（64LQFP） 

引脚名称 ALT0 HD引脚 

3 1 PTD1* TSI0_CH5* HD引脚* 
4 2 PTD0* TSI0_CH4* HD引脚* 
5 3 PTE11* TSI0_CH3*  
6 4 PTE10* TSI0_CH2*  
8 5 PTE5* TSI0_CH0*  
9 6 PTE4* TSI0_CH1*  
18 13 PTE3* TSI0_CH24*  
26 17 PTE8* ACMP0_IN3/TSI0_CH11*  
27 18 PTB5* TSI0_CH9* HD引脚* 
28 19 PTB4* ACMP1_IN2/TSI0_CH8* HD引脚* 
31 22 PTD7* TSI0_CH10*  
32 23 PTD6* TSI0_CH7*  
33 24 PTD5* TSI0_CH6*  
39 25 PTC1* ADC0_SE9/ACMP1_IN3/TSI0_CH23*  
40 26 PTC0* ADC0_SE8/ACMP1_IN4/TSI0_CH22*  
47 31 PTB3* ADC0_SE7/TSI0_CH21*  
48 32 PTB2* ADC0_SE6/TSI0_CH20*  
78 49 PTA1* ADC0_SE1/ACMP0_IN1/TSI0_CH18*  
79 50 PTA0* ADC0_SE0/ACMP0_IN0/TSI0_CH17*  
80 51 PTC7* ADC1_SE5/TSI0_CH16*  
81 52 PTC6* ADC1_SE4/TSI0_CH15*  
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表5. KE15Z256的TSI模块的引脚分配（续） 

KE15Z
（100LQFP） 

KE15Z
（64LQFP） 

引脚名称 ALT0 HD引脚 

85 54 PTE2* ADC1_SE10/TSI0_CH19*  

93 59 PTE1* TSI0_CH14* HD引脚* 

94 60 PTE0* TSI0_CH13* HD引脚* 

95 61 PTC5* TSI0_CH12*  

表6列出了KE17Z512的TSI模块的引脚分配。 

表6. KE17Z512的TSI模块的引脚分配 

KE17Z512
（100QFP） 

KE17Z512
（64LQFP） 

引脚名称 ALT0 HD引脚 

1  PTE16 TSI0_CH13  

2  PTE15 TSI0_CH14  

3 1 PTD1* TSI0_CH11* HD引脚* 

4 2 PTD0* TSI0_CH12* HD引脚* 

5 3 PTE11* TSI0_CH9*  

6 4 PTE10* TSI0_CH10*  

7  PTE13 TSI0_CH15  

8 5 PTE5* TSI0_CH16*  

9 6 PTE4* TSI0_CH17*  

18 13 PTE3 ADC0_SE6/TSI0_CH18  

21 14 PTD16 ADC0_SE4/TSI0_CH19 HD引脚 

22 15 PTD15 ADC0_SE2/TSI0_CH20 HD引脚 

23 16 PTE9 ADC0_SE0/TSI0_CH21  

26 17 PTE8* ACMP0_IN3/ADC0_SE1/TSI0_CH22*  

27 18 PTB5* ADC0_SE3/TSI0_CH23* HD引脚* 

28 19 PTB4* ADC0_SE5/TSI0_CH24* HD引脚* 

39 25 PTC1* ADC0_SE8/TSI1_CH24*  

40 26 PTC0* ADC0_SE10/TSI1_CH23*  

43 27 PTC17 ADC0_SE12/TSI1_CH22  

44 28 PTC16 ADC0_SE14/TSI1_CH21  

45 29 PTC15 TSI1_CH20  

46 30 PTC14 TSI1_CH19  

47 31 PTB3* TSI1_CH18*  

48 32 PTB2* TSI1_CH17*  

53 33 PTB1 TSI1_CH16  

54 34 PTB0 TSI1_CH15  

55 35 PTC9 TSI1_CH14  
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表6. KE17Z512的TSI模块的引脚分配（续） 

KE17Z512
（100QFP） 

KE17Z512
（64LQFP） 

引脚名称 ALT0 HD引脚 

56 36 PTC8 TSI1_CH13  

57 37 PTA7 TSI1_CH12  

58 38 PTA6 TSI1_CH11  

59 39 PTE7 TSI1_CH10  

67 42 PTB13 TSI1_CH9  

68 43 PTB12 TSI1_CH8  

69 44 PTD4 TSI1_CH7  

71 46 PTD2 TSI1_CH6  

72 47 PTA3 TSI1_CH5  

73 48 PTA2 TSI1_CH4  

78 49 PTA1* ACMP0_IN1/TSI1_CH3*  

79 50 PTA0* ACMP0_IN0/TSI1_CH2*  

80 51 PTC7* TSI1_CH1*  

81 52 PTC6* TSI1_CH0*  

84 53 PTE6 TSI0_CH0  

85 54 PTE2 TSI0_CH1*  

89 55 PTA13 TSI0_CH2  

90 56 PTA12 TSI0_CH3  

91 57 PTA11 TSI0_CH4  

92 58 PTA10 TSI0_CH5  

93 59 PTE1 TSI0_CH6 HD引脚 

94 60 PTE0 TSI0_CH7 HD引脚 

95 61 PTC5 TSI0_CH8  
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6.1.2 KE17Z512和KE15Z256不同部件的TSI模型比较 

表7列出了KE17Z512和KE15Z256不同部件的TSI模型的比较。 

表7. KE17Z512和KE15Z256不同部件的TSI模型的比较 
 KE17Z512系列 KE15Z256/128

系列 
KE17Z512 
100LQFP 

KE17Z612 
64LQFP 

KE13Z512 
100LQFP 

KE13Z512 
64LQFP 

KE15Z 100/64 
LQFP 

型号 MKE17Z512 MKE17Z512 MKE13Z512 MKE13Z512 MKE15Z256 
 VLL9 VLH9 VLL9 VLH9 VLL7 MKE15 
     Z128VLL7 
     MKE15Z256 
     VLH7 MKE15 
     Z128VLH7 
频率 96 MHz 96 MHz 96 MHz 96 MHz 72 MHz 
闪存 512 KB 512 KB 512 KB 512 KB 256 KB/128 KB 
TSI通道

总数 
自电容模式 50个通道

（TSI0：25个
通道，TSI1：
25个通道） 

47个通道

（TSI0：22个
通道，TSI1：
25个通道） 

25个通道

（TSI0：25个
通道） 

22个通道

（TSI0：22个
通道） 

25个通道

（TSI0：25个
通道） 

 互电容模式 24个通道

（TSI0：TX/6个
通道，RX/6个通

道；TSI1：TX/6
个通道，RX/6个
通道） 

24个通道

（TSI0：TX/6个
通道，RX/6个通

道；TSI1：TX/6
个通道，RX/6个
通道） 

12个通道

（TSI0：TX/6个
通道，RX/6个通

道） 

12个通道

（TSI0：TX/6个
通道，RX/6个通

道） 

12个通道

（TSI0：TX/6个
通道，RX/6个通

道） 

TSI0 自电容

通道 
25个通道

（TSI0[0:24]） 
22个通道

（TSI0[0:12]，
[16:24]） 

25个通道

（TSI0[0:24]） 
22个通道

（TSI0[0:12]，
[16:24]） 

25个通道

（TSI0[0:24]） 

 互电容通道 TX[0:5]， 
RX[6:11] 

TX[0:5]， 
RX[6:11] 

TX[0:5]， 
RX[6:11] 

TX[0:5]， 
RX[6:11] 

TX[0:5]， 
RX[6:11] 

 屏蔽通道 多达25个屏蔽

通道： 
多达22个屏蔽

通道： 
多达25个屏蔽

通道： 
多达22个屏蔽

通道： 
一个屏蔽通道：

CH12 
  CH4、CH12、

CH21、CH24
是增强型TSI通
道，比其他通

道更强。 

CH4、CH12、
CH21、CH24
是增强型TSI通
道，比其他通

道更强。 

CH4、CH12、
CH21、CH24
是增强型TSI通
道，比其他通

道更强。 

CH4、CH12、
CH21、CH24
是增强型TSI通
道，比其他通

道更强。 

 

 注释 - 无CH13、
CH14、CH15 

- 无CH13、
CH14、CH15 

- 

TSI1 自电容

通道 
25通道 
TSI0[0:24] 

25通道 
TSI1[0:24] 

不支持 不支持 不支持 

 互电容通道 TX[0:5]，
RX[6:11] 

TX[0:5]，
RX[6:11] 

   

 屏蔽通道 多达25个屏蔽通

道：CH4、
CH12、CH21、
CH24是增强型

TSI通道，比其他

通道更强。 

多达25个屏蔽通

道：CH4、
CH12、CH21、
CH24是增强型

TSI通道，比其他

通道更强。 
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6.2 PDB 
KE17Z512中不存在可编程延迟块（PDB）模块（与KE15Z不同）。 

 
6.3 ADC 

KE15Z256有两个ADC模块，每个ADC模块有两个数据寄存器。对于不同的封装，每个ADC模块支持的外部通道

数也不同，如表8所示。 

KE17Z512只有一个ADC模块ADC0和四个数据寄存器。ADC0外部通道分配也和KE15Z不同，如表9所示。 

对于100LQFP封装，KE15Z的ADC模块有28个单端输入引脚，KE17Z512有24个单端输入引脚。 

注：在表8和表9中，标有星号（*）的引脚可以在KE15和KE17Z512中用作ADC通道，但对应的通道号是不同的。 

除了引脚分配不同之外，ADC的触发源也不同。KE17Z512没有PDB模块。因此，ADC没有来自PDB模块的触发源，

也没有SIM_ADCOPT[ADCxTRGSEL]位。 

表8. KE15Z的ADC模块的引脚分配 
KE15Z 100LQFP KE15Z 64LQFP 引脚名称 ALT0 

29 20 PTC3* ADC0_SE11/ACMP0_IN4/EXTAL32* 

30 21 PTC2* ADC0_SE10/ACMP0_IN5/XTAL32* 

39 25 PTC1* ADC0_SE9/ACMP1_IN3/TSI0_CH23* 

40 26 PTC0* ADC0_SE8/ACMP1_IN4/TSI0_CH22* 

43 27 PTC17* ADC0_SE15* 

44 28 PTC16* ADC0_SE14* 

45 29 PTC15* ADC0_SE13* 

46 30 PTC14* ADC0_SE12* 

47 31 PTB3* ADC0_SE7/TSI0_CH21* 

48 32 PTB2* ADC0_SE6/TSI0_CH20* 

53 33 PTB1* ADC0_SE5* 

54 34 PTB0* ADC0_SE4* 

57 37 PTA7 ADC0_SE3/ACMP1_IN1 

58 38 PTA6 ADC0_SE2/ACMP1_IN0 

66 - PTB14 ADC1_SE9 

67 42 PTB13 ADC1_SE8 

68 43 PTB12 ADC1_SE7 

69 44 PTD4 ADC1_SE6 

70 45 PTD3 ADC1_SE3 

71 46 PTD2 ADC1_SE2 

72 47 PTA3 ADC1_SE1 

73 48 PTA2 ADC1_SE0 
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表8. KE15Z的ADC模块的引脚分配（续） 
78 49 PTA1 ADC0_SE1/ACMP0_IN1/TSI0_CH18 

79 50 PTA0 ADC0_SE0/ACMP0_IN0/TSI0_CH17 

80 51 PTC7 ADC1_SE5/TSI0_CH16 

81 52 PTC6 ADC1_SE4/TSI0_CH15 

84 53 PTE6 ADC1_SE11 

85 54 PTE2 ADC1_SE10/TSI0_CH19 

表9. KE17Z512的ADC模块的引脚分配 

KE17Z512 
100LQFP 

KE17Z512 
64LQFP 引脚名称 ALT0 

18 13 PTE3 ADC0_SE6/TSI0_CH18 

21 14 PTD16 ADC0_SE4/TSI0_CH19 

22 15 PTD15 ADC0_SE2/TSI0_CH20 

23 16 PTE9 ADC0_SE0/TSI0_CH21 

26 17 PTE8 ACMP0_IN3/ADC0_SE1/TSI0_CH22 

27 18 PTB5 ADC0_SE3/TSI0_CH23 

28 19 PTB4 ADC0_SE5/TSI0_CH24 

29 20 PTC3* ADC0_SE7/ACMP0_IN4* 

30 21 PTC2* ADC0_SE15/ACMP0_IN5* 

31 22 PTD7 ADC0_SE13 

32 23 PTD6 ADC0_SE11 

33 24 PTD5 ADC0_SE9 

39 25 PTC1* ADC0_SE8/TSI1_CH24* 

40 26 PTC0* ADC0_SE10/TSI1_CH23* 

43 27 PTC17* ADC0_SE12/TSI1_CH22* 

44 28 PTC16* ADC0_SE14/TSI1_CH21* 

45 29 PTC15* ADC0_SE16/TSI1_CH20* 

46 30 PTC14* ADC0_SE17/TSI1_CH19* 

47 31 PTB3* ADC0_SE18/TSI1_CH18* 

48 32 PTB2* ADC0_SE19/TSI1_CH17* 

53 33 PTB1* ADC0_SE20/TSI1_CH16* 

54 34 PTB0* ADC0_SE21/TSI1_CH15* 

55 35 PTC9 ADC0_SE22/TSI1_CH14 

56 36 PTC8 ADC0_SE24/TSI1_CH13 
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6.4 CMP 
比较模块在KE15Z中称为ACMP，在KE17Z512中称为CMP。KE15Z中有两个ACMP模块，每个ACMP模块支持6个
外部模拟输入，并且都有一个内置的8位DAC。ACMP0还有一个DAC缓冲器，通过该缓冲器可以将DAC0的输出

连接到外部引脚，如图6所示。 
 

KE17Z512只有一个CMP模块，不支持DAC缓冲器，因此DAC的输出不能连接到外部引脚。 

注：在表10和表12中，标有星号（*）的引脚可以在KE15Z或KE17Z512中使用。 

KE15Z的ACMP模块的引脚分配如表10所示，DAC的输出引脚如表11所示。 

表10. KE15Z的ACMP模块的引脚分配 
KE15Z 100LQFP KE15Z 64LQFP 引脚名称 ALT0 HD引脚 

26 17 PTE8* ACMP0_IN3/TSI0_CH11*  

28 19 PTB4 ACMP1_IN2/TSI0_CH8 HD引脚 

29 20 PTC3* ADC0_SE11/ACMP0_IN4/EXTAL32*  

30 21 PTC2* ADC0_SE10/ACMP0_IN5/XTAL32*  

39 25 PTC1 ADC0_SE9/ACMP1_IN3/TSI0_CH23  

40 26 PTC0 ADC0_SE8/ACMP1_IN4/TSI0_CH22  

41 - PTD9 ACMP1_IN5  

57 37 PTA7 ADC0_SE3/ACMP1_IN1  

58 38 PTA6 ADC0_SE2/ACMP1_IN0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

图6. KE15Z的ACMP模块 



AN14202 

应用笔记 

本文件中提供的所有信息均受法律免责声明的约束。 

第1.0版—2024年5月7日 
©  2024 NXP B.V. 版权所有。 

17 / 43 

AN14202 
从KE15Z256到KE17Z512的迁移指南 

恩智浦半导体 
 

 

 
 

 

表10. KE15Z的ACMP模块的引脚分配（续） 
KE15Z 100LQFP KE15Z 64LQFP 引脚名称 ALT0 HD引脚 

78 49 PTA1* ADC0_SE1/ACMP0_IN1/TSI0_CH18*  

79 50 PTA0* ADC0_SE0/ACMP0_IN0/TSI0_CH17*  

96 62 PTC4* ACMP0_IN2*  

表11. KE15Z的ACMP模块的DAC输出引脚分配 

KE15Z 100LQFP KE15Z 64LQFP 引脚名称 ALT0 

23 16 PTE9 DAC0_OUT 

KE17Z512的CMP模块的引脚分配如表12所示。KE17Z512没有CMP1模块。KE17Z512的CMP0的引脚分配与KE15Z的
ACMP0的引脚分配相同。 

表12. KE17Z的CMP模块的引脚分配 
KE17Z512 
100LQFP KE17Z512 64LQFP 引脚名称 ALT0 

26 17 PTE8* CMP0_IN3*/ADC0_SE1/TSI0_CH22 

29 20 PTC3* ADC0_SE7/CMP0_IN4* 

30 21 PTC2* ADC0_SE15/CMP0_IN5* 

78 49 PTA1* CMP0_IN1*/TSI1_CH3 

79 50 PTA0* CMP0_IN0*/TSI1_CH2 

96 62 PTC4* CMP0_IN2* 

 
6.5 FlexTimer 
表13列出了KE17Z512中的FlexTimer（FTM）模块支持的功能。 
表13. KE17Z512的FTM模块的功能 

FTM实例 通道数 功能/用途 GTB_EN 死亡时间 故障控制 正交解码器 

FTM0 8 FTM增强功能 是 是 是 否 

FTM1 4 FTM基本功能 是 是 否 否 

FTM2 4 FTM基本功能 是 是 否 否 

KE15Z的3个FTM模块支持表13中列出的所有功能，而KE17Z512的3个FTM模块不具备正交解码器功能。另外，

FTM1和FTM2不具备故障控制功能。 

基于KE15Z的FTM引脚分配如表14所示。 

标有星号（*）的引脚是在KE15Z和KE17Z512中具备相同功能的FTM引脚。 
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表14. KE15Z的FTM模块的引脚分配 
KE15Z 

100LQFP 
KE15Z 

64LQFP 
引脚名称 ALT2 ALT3 ALT4 ALT5 ALT6 HD引脚 

3 1 PTD1* FTM0_CH3*     HD引脚* 

4 2 PTD0* FTM0_CH2*     HD引脚* 

8 5 PTE5 - FTM2_ 
QD_PHA FTM2_CH3 

   

9 6 PTE4 - FTM2_ 
QD_PHB FTM2_CH2 

   

17  PTE14* FTM0_FLT1*      

18 13 PTE3* FTM0_FLT0*      

19  PTE12* FTM0_FLT3*      

20  PTD17* FTM0_FLT2*      

21 14 PTD16* FTM0_CH1*     HD引脚* 

22 15 PTD15* FTM0_CH0*     HD引脚* 

23 16 PTE9* FTM0_CH7*      

26 17 PTE8* FTM0_CH6*      

27 18 PTB5* FTM0_CH5*     HD引脚* 

28 19 PTB4* FTM0_CH4*     HD引脚* 

29 20 PTC3* FTM0_CH3*      

30 21 PTC2* FTM0_CH2*      

33 24 PTD5* FTM2_CH3*      

34  PTD12* FTM2_CH2*      

35  PTD11* FTM2_CH1* FTM2_ 
QD_PHA 

    

36  PTD10* FTM2_CH0* FTM2_ 
QD_PHB 

    

39 25 PTC1* FTM0_CH1*      

40 26 PTC0* FTM0_CH0*      

43 27 PTC17 FTM1_FLT3      

44 28 PTC16 FTM1_FLT2      

45 29 PTC15* FTM1_CH3*      

46 30 PTC14* FTM1_CH2*      

47 31 PTB3* FTM1_CH1*      

48 32 PTB2* FTM1_CH0*      

57 37 PTA7* FTM0_FLT2*      

58 38 PTA6* FTM0_FLT1*      

59 39 PTE7* FTM0_CH7*      

62  PTA17* FTM0_CH6*      

63  PTB17* FTM0_CH5*      
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表14. KE15Z的FTM模块的引脚分配（续） 

KE15Z 
100LQFP 

KE15Z 
64LQFP 引脚名称 ALT2 ALT3 ALT4 ALT5 ALT6 HD引脚 

64  PTB16* FTM0_CH4*      

65  PTB15* FTM0_CH3*      

66  PTB14* FTM0_CH2*      

67 42 PTB13* FTM0_CH1*      

68 43 PTB12* FTM0_CH0*      

69 44 PTD4* FTM0_FLT3*      

78 49 PTA1* FTM1_CH1*   
FTM1_ 

QD_PHA   

79 50 PTA0* FTM2_CH1*   
FTM2_ 

QD_PHA   

82  PTA16* FTM1_CH3*      

83  PTA15* FTM1_CH2*      

88  PTA14* FTM0_FLT0*      

94 60 PTE0 -    
FTM1_ 

FLT2  

95 61 PTC5* FTM2_CH0*    
FTM2_ 

QD_PHB  

96 62 PTC4* FTM1_CH0*    
FTM1_ 

QD_PHB  

99  PTA9 -    
FTM1_ 
FLT3  

采用100脚封装的KE17Z512增加了3个可用作FTM输出的引脚。新添加的引脚分别为PTD8、PTB11和PTB10，如表15
所示。 

表15. KE17Z512的FTM模块的引脚分配 
KE17Z512100 

LQFP 
KE17Z51264 

LQFP 引脚名称 ALT2 ALT4 HD引脚 

3 1 PTD1* FTM0_CH3* FTM2_CH1 HD引脚* 

4 2 PTD0* FTM0_CH2* FTM2_CH0 HD引脚* 

8 5 PTE5* - FTM2_CH3  

9 6 PTE4* - FTM2_CH2  

17  PTE14* FTM0_FLT1*   

18 13 PTE3* FTM0_FLT0*   

19  PTE12* FTM0_FLT3*   

20  PTD17* FTM0_FLT2*   

21 14 PTD16* FTM0_CH1*  HD引脚* 

22 15 PTD15* FTM0_CH0*  HD引脚* 

23 16 PTE9* FTM0_CH7*   

26 17 PTE8* FTM0_CH6*   
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表15. KE17Z512的FTM模块的引脚分配（续） 

KE17Z512100 
LQFP 

KE17Z51264 
LQFP 

引脚名称 ALT2 ALT4 HD引脚 

27 18 PTB5* FTM0_CH5*  HD引脚* 

28 19 PTB4* FTM0_CH4*  HD引脚* 

29 20 PTC3* FTM0_CH3*   

30 21 PTC2* FTM0_CH2*   

33 24 PTD5* FTM2_CH3*   

34  PTD12* FTM2_CH2*   

35  PTD11* FTM2_CH1*   

36  PTD10* FTM2_CH0*   

39 25 PTC1* FTM0_CH1*   

40 26 PTC0* FTM0_CH0*   

42  PTD8 FTM0_CH7   

45 29 PTC15 FTM1_CH3*   

46 30 PTC14 FTM1_CH2*   

47 31 PTB3 FTM1_CH1*   

48 32 PTB2 FTM1_CH0*   

57 37 PTA7 FTM0_FLT2*   

58 38 PTA6 FTM0_FLT1*   

59 39 PTE7* FTM0_CH7*   

62  PTA17* FTM0_CH6*   

63  PTB17* FTM0_CH5*   

64  PTB16* FTM0_CH4*   

65  PTB15* FTM0_CH3*   

66  PTB14* FTM0_CH2*   

67 42 PTB13* FTM0_CH1*   

68 43 PTB12* FTM0_CH0*   

69 44 PTD4* FTM0_FLT3*   

74  PTB11 FTM0_CH1   

75  PTB10 FTM0_CH0   

78 49 PTA1* FTM1_CH1*   

79 50 PTA0* FTM2_CH1*   

82  PTA16* FTM1_CH3*   

83  PTA15* FTM1_CH2*   

88  PTA14* FTM0_FLT0*   

95 61 PTC5* FTM2_CH0*   

96 62 PTC4* FTM1_CH0*   
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6.6 FlexIO 
TRGMUX模块可配置KE15Z的FlexIO模块的触发源。或者，KE17Z512的FlexIO模块的触发源也可以来自两个独立的

异步时钟。触发源由SIM_CHIPCTL[FLEXIOTRIGSEL]寄存器确定。参见图7。 

除了配置触发源选择的选项外，KE15Z和KE17Z512的FlexIO模块的引脚分配也不同。KE15Z和KE17Z512上可用作

FlexIO功能的引脚如下表16所示。 

100LQFP封装的KE17Z512比KE15Z多8个FlexIO引脚。 

注：表17中标有*的引脚是KE15Z和KE17Z512上的FlexIO引脚。新添加的FlexIO引脚是那些在表17中未作标记的引脚。 

表16列出了KE15Z的FlexIO模块的引脚分配 

表16. KE15Z的FlexIO模块的引脚分配 

KE15Z 100LQFP KE15Z 64LQFP 引脚名称 ALT4 ALT6 HD引脚 

1 - PTE16 - FXIO_D3 - 

2 - PTE15 - FXIO_D2 - 

3 1 PTD1 - FXIO_D1 HD引脚 

4 2 PTD0 - FXIO_D0 HD引脚 

5 3 PTE11 - FXIO_D5 - 

6 4 PTE10 - FXIO_D4 - 

8 5 PTE5 - FXIO_D7 - 

9 6 PTE4 - FXIO_D6 - 

70 45 PTD3 FXIO_D5 - - 

71 46 PTD2 FXIO_D4 - - 

78 49 PTA1 FXIO_D3 - - 

79 50 PTA0 FXIO_D2 - - 

91 57 PTA11 FXIO_D1 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
图7. KE17Z512的FlexIO模块的触发源选择 
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表16. KE15Z的FlexIO模块的引脚分配（续） 

KE15Z 100LQFP KE15Z 64LQFP 引脚名称 ALT4 ALT6 HD引脚 

92 58 PTA10 FXIO_D0 - - 

99  PTA9 FXIO_D7 - - 

100  PTA8 FXIO_D6 - - 

表17列出了KE17Z512的FlexIO模块的引脚分配。 

表17. KE17Z512的FlexIO模块的引脚分配 

KE17Z512 
100LQFP KE17Z512 64LQFP 引脚名称 ALT4 ALT6 HD引脚 

1 - PTE16* - FXIO_D3*  

2 - PTE15* - FXIO_D2*  

3 1 PTD1* - FXIO_D1* HD引脚* 

4 2 PTD0* - FXIO_D0* HD引脚* 

5 3 PTE11* - FXIO_D5* - 

6 4 PTE10* - FXIO_D4* - 

8 5 PTE5* - FXIO_D7* - 

9 6 PTE4* - FXIO_D6* - 

29 20 PTC3 - FXIO_D7 - 

30 21 PTC2 - FXIO_D6 - 

33 24 PTD5 FXIO_D3 - - 

41 - PTD9 - FXIO_D2 - 

70 45 PTD3* FXIO_D5* - - 

71 46 PTD2* FXIO_D4* - - 

74 - PTB11 - FXIO_D1 - 

75 - PTB10 - FXIO_D0 - 

76 - PTB9 - FXIO_D5 - 

77 - PTB8 - FXIO_D4 - 

78 49 PTA1* FXIO_D3* - - 

79 50 PTA0* FXIO_D2* - - 

91 57 PTA11* FXIO_D1* - - 

92 58 PTA10* FXIO_D0* - - 

99 - PTA9* FXIO_D7* - - 

100 - PTA8* FXIO_D6* -  

 
6.7 LPUART 
KE17Z512和KE15Z都有3个LPUART模块，这3个模块的功能相同，但引脚分配不同。KE15Z的LPUART模块的引脚分

配如表18所示。 
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表18. KE15Z的LPUART模块的引脚分配 

KE15Z 100LQFP KE15Z 64LQFP 引脚名称 ALT2 ALT3 ALT6 

18 13 PTE3  LPUART2_RTS  

19  PTE12  LPUART2_TX  

20  PTD17  LPUART2_RX  

23 16 PTE9  LPUART2_CTS  

31 22 PTD7 LPUART2_TX   

32 23 PTD6 LPUART2_RX   

34 29 PTD12   LPUART2_RTS 

35 30 PTD11   LPUART2_CTS 

53 33 PTB1 LPUART0_TX   

54 34 PTB0 LPUART0_RX   

55 35 PTC9 LPUART1_TX  LPUART0_RTS 

56 36 PTC8 LPUART1_RX  LPUART0_CTS 

57 45 PTA7   LPUART1_RTS 

58 46 PTA6   LPUART1_CTS 

72 59 PTA3   LPUART0_TX 

73 60 PTA2   LPUART0_RX 

78 61 PTA1   LPUART0_RTS 

79 62 PTA0   LPUART0_CTS 

80 51 PTC7 LPUART1_TX   

81 52 PTC6 LPUART1_RX   

84 67 PTE6   LPUART1_RTS 

85 68 PTE2   LPUART1_CTS 

91 57 PTA11  LPUART0_RX  

92 58 PTA10  LPUART0_TX  

KE17Z512的LPUART模块的引脚分配如表 19所示。表 18中列出的KE15Z中所有可用作LPUART功能的引脚在

KE17Z512中也具有相同的功能（标有星号）。此外，KE17Z512中还有9个引脚可用作LPUART功能引脚。这些引

脚在表19中未用星号标记。 

表19. KE17Z512的LPUART模块的引脚分配 

KE17Z512 
100LQFP 

KE17Z512 
64LQFP 

引脚名称 ALT2 ALT3 ALT5 ALT6 ALT7 

15 11 PTB7  LPUART0_TX    

16 12 PTB6  LPUART0_RX    

18 13 PTE3* 
 LPUART2_ 

RTS* 
   

19  PTE12*  LPUART2_TX*    

20  PTD17*  LPUART2_RX*    
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表19. KE17Z512的LPUART模块的引脚分配（续） 

KE17Z512 
100LQFP 

KE17Z512 
64LQFP 引脚名称 ALT2 ALT3 ALT5 ALT6 ALT7 

23 16 PTE9*  
LPUART2_ 

CTS*    

24  PTD14  LPUART1_TX    

25  PTD13  LPUART1_RX    

31 22 PTD7* LPUART2_ 
TX     

32 23 PTD6* LPUART2_ 
RX     

33 24 PTD5     
LPUART2_ 

CTS 

34  PTD12*    
LPUART2_ 

RTS*  

35  PTD11*    
LPUART2_ 

CTS*  

53 33 PTB1* LPUART0_ 
TX     

54 34 PTB0* LPUART0_ 
RX     

55 35 PTC9* LPUART1_ 
TX   

LPUART0_ 
RTS*  

56 36 PTC8* LPUART1_ 
RX   

LPUART0_ 
CTS*  

57 37 PTA7*    
LPUART1_ 

RTS*  

58 38 PTA6*    
LPUART1_ 

CTS*  

72 47 PTA3*    LPUART0_TX*  

73 48 PTA2*    LPUART0_RX*  

78 49 PTA1*    
LPUART0_ 

RTS*  

79 50 PTA0*    
LPUART0_ 

CTS*  

80 51 PTC7* LPUART1_ 
TX     

81 52 PTC6* LPUART1_ 
RX     

84 53 PTE6*    
LPUART1_ 

RTS*  

85 54 PTE2*    
LPUART1_ 

CTS*  

89 55 PTA13   
LPUART0_ 

RX   



AN14202 

应用笔记 

本文件中提供的所有信息均受法律免责声明的约束。 

第1.0版—2024年5月7日 
©  2024 NXP B.V. 版权所有。 

25 / 43 

AN14202 
从KE15Z256到KE17Z512的迁移指南 

恩智浦半导体 
 

 

 
 

 

表19. KE17Z512的LPUART模块的引脚分配（续） 
KE17Z512 
100LQFP 

KE17Z512 
64LQFP 引脚名称 ALT2 ALT3 ALT5 ALT6 ALT7 

90 56 PTA12   LPUART0_ 
TX   

91 57 PTA11*  LPUART0_RX*    

92 58 PTA10*  LPUART0_TX*    

96 62 PTC4  LPUART1_RX    

98 64 PTA4  LPUART1_TX    

 
6.8 SCI/UART 

KE17Z512增加了两个SCI模块，从而增多了UART接口。SCI0和SCI1的引脚分配如第6.8节“SCI/UART”所示。 
表20. SCI模块的引脚分配 

KE17Z512 100LQFP KE17Z512 64LQFP 引脚名称 ALT4 ALT6 

39 25 PTC1 SCI0_TX - 

40 26 PTC0 SCI0_RX - 

43 27 PTC17 - SCI1_TX 

44 28 PTC16 - SCI1_RX 

45 29 PTC15 SCI0_TX - 

46 30 PTC14 SCI0_RX - 

67 42 PTB13 - SCI1_TX 

68 43 PTB12 - SCI1_RX 

 
6.9 LPSPI 

KE15Z256和KE17Z512都有两个LPSPI模块。 

KE17Z512已将最大发送频率提高至48MHz，但LPSPI0和LPSPI1的SCK、SOUT和PCS引脚被特定为实现48MHz的
发送。这些特定的引脚请参考表21。 

表21. KE17Z512可实现48 MHz的发送的LPSPI引脚 

模块 引脚名称 引脚类型 

LPSPI1 PTD0/LPSPI1_SCK HD引脚 

 PTD3/LPSPI1_PSC0  

 PTD2/LPSPI1_SOUT  

 PTA16/LPSPI1_PCS2  

LPSPI0 PTE0/LPSPI0_ SCK HD引脚 

 PTE6/LPSPI0_PCS2  

 PTE2/LPSPI0_SOUT  
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KE15Z的LPSPI模块的引脚分配如表22所示。KE15Z中所有用作LPSPI功能的引脚也可在KE17Z512中用作LPSPI功能。

表22中标有星号（*）的引脚是在KE15Z256和KE17Z512中都存在的LPSPI引脚。 

表22. KE15Z的LPSPI模块的引脚分配 

KE15Z 100LQFP KE15Z 64LQFP 引脚名称 ALT2 ALT3 HD引脚 

3 1 PTD1*  LPSPI1_SIN* HD引脚* 

4 2 PTD0*  LPSPI1_SCK* HD引脚* 

27 18 PTB5*  LPSPI0_PCS1* HD引脚* 

28 19 PTB4*  LPSPI0_SOUT* HD引脚* 

47 31 PTB3*  LPSPI0_SIN*  

48 32 PTB2*  LPSPI0_SCK*  

53 33 PTB1*  LPSPI0_SOUT*  

54 34 PTB0*  LPSPI0_PCS0*  

58 38 PTA6*  LPSPI1_PCS1*  

63  PTB17*  LPSPI1_PCS3*  

64  PTB16*  LPSPI1_SOUT*  

65  PTB15*  LPSPI1_SIN*  

66  PTB14*  LPSPI1_SCK*  

70 45 PTD3*  LPSPI1_PCS0*  

71 46 PTD2*  LPSPI1_SOUT*  

82  PTA16*  LPSPI1_PCS2*  

83  PTA15*  LPSPI0_PCS3*  

84 53 PTE6* LPSPI0_PCS2*   

85 54 PTE2* LPSPI0_SOUT*   

93 59 PTE1* LPSPI0_SIN*  HD引脚* 

94 60 PTE0* LPSPI0_SCK*  HD引脚* 

KE17Z512的LPSPI模块的引脚分配如表23所示。KE17Z512比KE15Z多了6个LPSPI0引脚。这些引脚以粗体显示。 

表23. KE17Z512的LPSPI模块的引脚分配 
KE17Z512 
100LQFP 

KE17Z512 
64LQFP 引脚名称 ALT2 ALT3 ALT5 HD引脚 

3 1 PTD1  LPSPI1_SIN  HD 

4 2 PTD0  LPSPI1_SCK  HD 

27 18 PTB5  LPSPI0_PCS1  HD 

28 19 PTB4  LPSPI0_SOUT  HD 

42  PTD8   LPSPI0_PCS1  

47 31 PTB3  LPSPI0_SIN   

48 32 PTB2  LPSPI0_SCK   

49  PTC13   LPSPI0_PCS0  
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表23. KE17Z512的LPSPI模块的引脚分配（续） 
KE17Z512 
100LQFP 

KE17Z512 
64LQFP 引脚名称 ALT2 ALT3 ALT5 HD引脚 

50  PTC12   LPSPI0_SOUT  

51  PTC11   LPSPI0_SIN  

52  PTC10   LPSPI0_SCK  

53 33 PTB1  LPSPI0_SOUT   

54 34 PTB0  LPSPI0_PCS0   

57 37 PTA7  LPSPI0_PCS3   

58 38 PTA6  LPSPI1_PCS1   

63  PTB17  LPSPI1_PCS3   

64  PTB16  LPSPI1_SOUT   

65  PTB15  LPSPI1_SIN   

66  PTB14  LPSPI1_SCK   

70 45 PTD3  LPSPI1_PCS0   

71 46 PTD2  LPSPI1_SOUT   

82  PTA16  LPSPI1_PCS2   

83  PTA15  LPSPI0_PCS3   

84 53 PTE6 LPSPI0_PCS2    

85 54 PTE2 LPSPI0_SOUT    

93 59 PTE1 LPSPI0_SIN   HD 

94 60 PTE0 LPSPI0_SCK   HD 

 
6.10 LPI2C 
KE15Z256和KE17Z512都有两个LPI2C模块。但这两个LP12C模块的引脚分配存在一些差异。 

PTD9和PTD8可配置为KE17Z512和KE15Z256的LPI2C1引脚。要将这两个引脚配置为KE15Z256的LPI2C1引脚，用户

必须选择引脚复用器ALT2。要将这两个引脚配置为KE17Z512的LPI2C1引脚，用户必须选择引脚复用器ALT3。 

在KE17Z512和KE15Z256中具有相同功能的引脚标有星号（*）。 

表24列出了KE15Z的LPI2C模块的引脚分配。 

表24. KE15Z的LPI2C模块的引脚分配 
KE15Z 

100LQFP 
KE15Z 

64LQFP 引脚名称 ALT2 ALT3 ALT4 HD引脚 

15 11 PTB7* LPI2C0_SCL*    

16 12 PTB6* LPI2C0_SDA*    

34  PTD12*  LPI2C1_HREQ*   

41  PTD9* LPI2C1_SCL*    

42  PTD8* LPI2C1_SDA*    
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表24. KE15Z的LPI2C模块的引脚分配（续） 

KE15Z 
100LQFP 

KE15Z 
64LQFP 引脚名称 ALT2 ALT3 ALT4 HD引脚 

43 27 PTC17*   LPI2C1_SCLS*  

44 28 PTC16*   LPI2C1_SDAS*  

72 47 PTA3*  LPI2C0_SCL*   

73 48 PTA2*  LPI2C0_SDA*   

74  PTB11*  LPI2C0_HREQ*   

75  PTB10*  LPI2C0_SDAS*   

76  PTB9*  LPI2C0_SCLS*   

78 49 PTA1*  LPI2C0_SDAS*   

79 50 PTA0*  LPI2C0_SCLS*   

89 55 PTA13*   LPI2C1_SCLS*  

90 56 PTA12*   LPI2C1_SDAS*  

93 59 PTE1*  LPI2C0_HREQ* LPI2C1_SCL* HD引脚 

94 60 PTE0*   LPI2C1_SDA* HD引脚 

95 61 PTC5*   LPI2C1_HREQ*  

表25列出了KE17Z512的LPI2C模块的引脚分配。KE17Z512比KE15Z多了两个LPI2C0引脚。这两个引脚（PTD3和
PTD2）在表25中以粗体标记。 

表25. KE17Z512的LPI2C模块的引脚分配 
KE17Z512 
100LQFP 

KE17Z512 
64LQFP 引脚名称 ALT2 ALT3 ALT4 ALT5 HD引脚 

15 11 PTB7* LPI2C0_SCL*     

16 12 PTB6* LPI2C0_SDA*     

34  PTD12*  LPI2C1_HREQ*    

41  PTD9*  LPI2C1_SCL    

42  PTD8*  LPI2C1_SDA    

43 27 PTC17*   LPI2C1_SCLS*   

44 28 PTC16*   LPI2C1_SDAS*   

70 45 PTD3    
LPI2 

C0_SCL 
 

71 46 PTD2    
LPI2C0_ 

SDA 
 

72 47 PTA3*  LPI2C0_SCL*    

73 48 PTA2*  LPI2C0_SDA*    

74  PTB11*  LPI2C0_HREQ*    

75  PTB10*  LPI2C0_SDAS*    

76  PTB9*  LPI2C0_SCLS*    

78 49 PTA1*  LPI2C0_SDAS*    
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表25. KE17Z512的LPI2C模块的引脚分配（续） 

KE17Z512 
100LQFP 

KE17Z512 
64LQFP 引脚名称 ALT2 ALT3 ALT4 ALT5 HD引脚 

79 50 PTA0*  LPI2C0_SCLS*    

89 55 PTA13*   LPI2C1_SCLS*   

90 56 PTA12*   LPI2C1_SDAS*   

93 59 PTE1*  LPI2C0_HREQ* LPI2C1_SCL*  HD* 

94 60 PTE0*   LPI2C1_SDA*  HD* 

95 61 PTC5*   LPI2C1_HREQ*   

 
6.11 触发复用器 

与KE15Z相比，由于外设资源不同，触发复用器（TRGMUX）模块中外设的触发控制器数量也不同。KE17Z512没有

表26中列出的触发控制器。 

表26. KE17Z512中不包含的触发控制器 

TRGMUX_ADC1 

TRGMUX_CMP1 

TRGMUX_PDB0 

由于KE17Z512有两个TSI模块，因此在TRGMUX模块中添加了TRGMUX_TSI1寄存器。此外，在KE17Z512中还添加了

TRGMUX_LPUART2寄存器。 

KE17Z512和KE15Z中的TRGMUX模块的外部输入和输出引脚也不同。 

表27列出了KE15Z256中TRGMUX的引脚分配。KE15Z的TRGMUX模块有8个外部输入引脚和8个TRGMUX_OUT引脚。 

表27. KE15Z256的TRGMUX模块的引脚分配 
KE15Z 

100LQFP 
KE15Z 

64LQFP 
引脚名称 ALT6 ALT7 HD引脚 

1 - PTE16 - TRGMUX_OUT7 - 

2 - PTE15 - TRGMUX_OUT6 - 

3 1 PTD1 - TRGMUX_OUT2 HD 

4 2 PTD0 - TRGMUX_OUT1 HD 

5 3 PTE11 - TRGMUX_OUT5 - 

6 4 PTE10 - TRGMUX_OUT4 - 

18 13 PTE3 TRGMUX_IN6 - - 

27 18 PTB5 TRGMUX_IN0 - HD 

28 19 PTB4 TRGMUX_IN1 - HD 

33 24 PTD5 TRGMUX_IN7 - - 

47 31 PTB3 TRGMUX_IN2 - - 

48 32 PTB2 TRGMUX_IN3 - - 

70 45 PTD3 TRGMUX_IN4 - - 
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表27. KE15Z256的TRGMUX模块的引脚分配（续） 

KE15Z 
100LQFP 

KE15Z 
64LQFP 引脚名称 ALT6 ALT7 HD引脚 

71 46 PTD2 TRGMUX_IN5 - - 

78 49 PTA1 - TRGMUX_OUT0 - 

79 50 PTA0 - TRGMUX_OUT3 - 

表28列出了KE17Z512 的TRGMUX模块的引脚分配。 

KE17Z512比KE15Z256多了6个TRGMUX_OUT引脚。这些引脚在表28中以粗体标记。 

表28. KE17Z512的TRGMUX模块的引脚分配 
KE17Z512 
100LQFP 

KE17Z512 
64LQFP 引脚名称 ALT6 ALT7 HD引脚 

1 - PTE16 - TRGMUX_OUT7 - 

2 - PTE15 - TRGMUX_OUT6 - 

3 1 PTD1 - TRGMUX_OUT2 HD 

4 2 PTD0 - TRGMUX_OUT1 HD 

5 3 PTE11 - TRGMUX_OUT5 - 

6 4 PTE10 - TRGMUX_OUT4 - 

7 - PTE13 - TRGMUX_OUT5 - 

17 - PTE14 - TRGMUX_OUT4 - 

18 13 PTE3 TRGMUX_IN6  - 

19 - PTE12 - TRGMUX_OUT3 - 

20 - PTD17 - TRGMUX_OUT2 - 

27 18 PTB5 TRGMUX_IN0 - HD 

28 19 PTB4 TRGMUX_IN1 - HD 

33 24 PTD5 TRGMUX_IN7 - - 

47 31 PTB3 TRGMUX_IN2 - - 

48 32 PTB2 TRGMUX_IN3 - - 

70 45 PTD3 TRGMUX_IN4 - - 

71 46 PTD2 TRGMUX_IN5 - - 

78 49 PTA1 - TRGMUX_OUT0 - 

79 50 PTA0 - TRGMUX_OUT3 - 

99 - PTA9 - TRGMUX_OUT1 - 

100 - PTA8 - TRGMUX_OUT0 - 

 
6.12 实时时钟（RTC） 
KE15Z和KE17Z512都有RTC模块。由于KE17Z512没有32K振荡器，因此RTC 32kHz时钟是从RTC时钟输入

（RTC_CLKIN）和系统振荡器时钟（SOSC_CLK）中选择的。对于KE15Z，RTC 32kHZ时钟是从RTC时钟输入

（RTC_CLKIN）和该器件中的32K振荡器中选择的。 



AN14202 

应用笔记 

本文件中提供的所有信息均受法律免责声明的约束。 

第1.0版—2024年5月7日 
©  2024 NXP B.V. 版权所有。 

31 / 43 

AN14202 
从KE15Z256到KE17Z512的迁移指南 

恩智浦半导体 
 

 

 
 

 

KE15Z的RTC支持访问控制功能。但KE17Z512的RTC不支持访问控制功能。因此，只有KE15Z包含RTC_WAR和
RTC_RAR寄存器。 

表29列出了KE15Z的RTC时钟输入和输出引脚的引脚分配。KE15Z比KE17Z512多了一个RTC时钟输出引脚。 

注：标有星号的引脚是在KE15Z和KE17Z512中均存在的RTC时钟输入或输出引脚。 

表29. KE15Z的RTC时钟输入和输出引脚的引脚分配 

KE15Z 
(100LQFP) 

KE15Z 
(64LQFP) 引脚名称 ALT3 ALT4 ALT7 

25  PTD13*   RTC_CLKOUT* 

57 37 PTA7*  RTC_CLKIN*  

95 61 PTC5* RTC_CLKOUT*   

96 62 PTC4 RTC_CLKOUT   

表30列出了KE17Z512的RTC时钟输入和输出引脚的引脚分配。 

表30. KE17Z512的RTC时钟输入和输出引脚的引脚分配 
KE17Z512 

(100LQFP) 
KE17Z512 
(64LQFP) 引脚名称 ALT3 ALT4 ALT7 

25  PTD13*   RTC_CLKOUT* 

57 37 PTA7*  RTC_CLKIN*  

95 61 PTC5* RTC_CLKOUT*   
 

6.13 脉宽定时器（PWT）模块 
KE15Z和KE17Z512器件都有脉宽定时器（PWT）模块。它们的功能和PWT输入通道都相同。PWT输入通道来自

TRGMUX输出和PWT输入引脚。表31列出了KE17Z512和KE15Z的PWT的引脚分配。 

表31. KE17Z512和KE15Z的PWT的引脚分配 
KE15Z 

KE17Z512 
(100LQFP) 

KE15Z 
KE17Z512 
(64LQFP) 

引脚名称 ALT2 ALT5 

5 3 PTE11 PWT_IN1  

33 24 PTD5  PWT_IN2 

54 34 PTB0  PWT_IN3 

85 54 PTE2  PWT_IN3 

 
6.14 时钟引脚 
KE15Z和KE17Z512器件中的BUSOUT、CLKOUT、TCLK0、TCLK1和TCLK2脚的引脚分配是一样的。表32列出了采用

100LQFP和64LQFP封装的KE15Z和KE17Z512的时钟引脚分配。 
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表32. KE15Z和KE17Z512的时钟引脚的引脚分配 
KE15Z 

KE17Z512 
(100LQFP) 

KE15Z 
KE17Z512 
(64LQFP) 

引脚名称 ALT2 ALT3 ALT4 ALT7 HD引脚 

6 4 PTE10 CLKOUT - - - - 

8 5 PTE5 TCLK2 - - - - 

9 6 PTE4 BUSOUT - - - - 

24  PTD14 - - - CLKOUT - 

53 33 PTB1 - - TCLK0 - - 

88  PTA14 - - - BUSOUT - 

94 60 PTE0 - TCLK1 - - HD 

97 63 PTA5 - TCLK1 - - - 
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7 系统 

7.1 复位和启动 

与KE15Z不同，KE17Z512仅支持从闪存启动，不支持从ROM启动。KE17Z512器件中没有ROM。因此，闪存选项寄

存器（FTFE_FOPT）的定义是不同的。KE17Z512的FTFE_FOPT的定义如表33所示。 

表33. KE17Z512的闪存选项寄存器（FTFE_FOPT）的定义 

位号 字段 值 定义 

7 Reserved 保留以备将来扩展。 

6 Reserved 保留以备将来扩展。 

5-4 Reserved 保留以备将来扩展。 

3 RESET_PIN_CFG 启用/禁用对RESET引脚的控制。 

0 POR后RESET_b引脚被禁用，且无法作为复位功能启用。当选择此选项后，可能

会出现短暂的竞争。这种情况发生在POR爬升期间，器件会将引脚拉低，但此时

尚未建立此选项的设置并释放引脚上的复位功能。当RESET引脚被禁用并配置为

GPIO输出时，它作为伪开漏输出运行。 
该位通过系统复位和低功耗模式后仍会保持。当RESET_b引脚功能被禁用时，它

不能用作低功耗模式的唤醒源。 
注：当复位引脚被禁用并使用FSEC寄存器启用保护功能时，只能通过设置MDM-
AP寄存器中的批量擦除（Mass Erase）和系统复位请求（System Reset 
Request）字段来执行批量擦除。 

 

 

1 专用作RESET_b引脚。该端口配置为启用上拉、开漏和启用无源滤波器。 

2 NMI_DIS 启用/禁用对NMI功能的控制。 

0 始终阻止NMI中断。相关引脚继续默认为由启用内部上拉的NMI_b引脚控制。当

NMI_b引脚功能被禁用时，它不能用作低功耗模式的唤醒源。 
如果中断或唤醒源不需要NMI功能，建议通过清零NMI_DIS来禁用NMI功能。 

1 NMI_b引脚/中断复位默认启用。 

1 Reserved 保留以备将来扩展。 

0 LPBOOT 控制IRC48M时钟分频器的复位值，以馈送核心时钟。在POR和复位序列期间以及复位退出

后，选择较大的分频值会产生较低的平均功耗。 

0 低功耗启动：内核和系统时钟分频器（DIVCORE）为0x1（除以2）。 

1 正常启动：内核和系统时钟分频器（DIVCORE）为0x0（除以1）。 

在KE15Z中，FTFA的位1是BOOTPIN_OPT，位[6:7]是BOOTSRC_SEL。这些位未在KE17Z512中使用。 

 
7.2 MMDVSQ 
KE17Z512没有MMDVSQ模块，因此不支持硬件整数除法运算，包括32/32有符号（SDIV）和无符号（UDIV）计算。 
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7.3 BME 

KE17Z512没有位操作引擎（BME）模块。 
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8 软件 

本节从软件方面介绍了将应用程序从KE15Z平台轻松迁移到KE17Z512平台的过程。 

 
8.1 SDK驱动程序 

与KE15Z相比，KE17Z512没有可编程延迟块（PDB）和内存映射除法以及平方根模块（MMDVSQ）。因此，

KE17Z512 SDK中未提供这些模块的驱动程序文件。 
 

8.1.1 启动文件 

与KE15Z相比，KE17Z512缺少一些外设模块。因此，它们的中断向量表是不同的。表34中以粗体标记了差异。 
表34. 中断向量表的对比 

地址 向量 IRQ NVIC IPR寄存

器编号 
KE15Z256源模块 KE17Z512源模块 

Arm内核系统处理程序向量 

0x0000_0000 0 – – CSTACK CSTACK 

0x0000_0004 1 – – Reset_Handler Reset_Handler 

0x0000_0008 2 – – NMI NMI 

0x0000_000C 3 – – Hardfault Hardfault 

0x0000_0010 4 – – — — 

0x0000_0014 5 – – — — 

0x0000_0018 6 – – — — 

0x0000_001C 7 – – — — 

0x0000_0020 8 – – — — 

0x0000_0024 9 – – — — 

0x0000_0028 10 – – — — 

0x0000_002C 11 – – SVCall SVCall 

0x0000_0030 12 – – — — 

0x0000_0034 13 – – — — 

0x0000_0038 14 – – PendSV PendSV 

0x0000_003C 15 – – Systick Systick 

非内核平台向量 

0x0000_0040 16 0 0 DMA_04 DMA_04 

0x0000_0044 17 1 0 DMA_15 DMA_15 

0x0000_0048 18 2 0 DMA_26 DMA_26 

0x0000_004C 19 3 0 DMA_37 DMA_37 

0x0000_0050 20 4 1 DMA_Error DMA_Error 
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表34. 中断向量表的对比（续） 

地址 向量 IRQ NVIC IPR寄存

器编号 
KE15Z256源模块 KE17Z512源模块 

平台外IRQ向量 

0x0000_0054 21 5 1 Flash Memory Flash Memory 

0x0000_0058 22 6 1 PMC PMC 

0x0000_005C 23 7 1 PORTAE PORTAE 

0x0000_0060 24 8 2 LPI2C0 LPI2C0 

0x0000_0064 25 — — LPI2C1 LPI2C1 

0x0000_0068 26 10 2 LPSPI0 LPSPI0 

0x0000_006C 27 — — LPSPI1 LPSPI1 

0x0000_0070 28 12 3 LPUART0 LPUART0 

0x0000_0074 29 13 3 LPUART1 LPUART1 

0x0000_0078 30 14 3 LPUART2 LPUART2 

0x0000_007C 31 15 3 ADC0 ADC0 

0x0000_0080 32 16 4 CMP0 CMP0 

0x0000_0084 33 17 4 FTM0 FTM0 

0x0000_0088 34 18 4 FTM1 FTM1 

0x0000_008C 35 19 4 FTM2 FTM2 

0x0000_0090 36 — — RTC RTC 

0x0000_0094 37 — — CMP1 SCI0 

0x0000_0098 38 22 5 LPIT LPIT 

0x0000_009C 39 23 5 FlexIO FlexIO 

0x0000_00A0 40 24 6 TSI TSI0 

0x0000_00A4 41 25 6 PDB0 TSI1 

0x0000_00A8 42 26 6 PORTBCD PORTBCD 

0x0000_00AC 43 27 6 SCG SCG 

0x0000_00B0 44 28 7 WDOG_EWM WDOG_EWM 

0x0000_00B4 45 29 7 PWT_LPTMR PWT_LPTMR 

0x0000_00B8 46 — — ADC1 SCI1 

0x0000_00BC 47 31 7 RCM RCM 

中断向量表在启动文件（startup_MKE15Z7.s和startup_MKE17Z9.s）中定义。因此，从KE15Z256平台迁移

到KE17Z512平台时，用户必须更换启动文件。 
 

8.1.2 链接器文件 

KE15Z和KE17Z512器件的SRAM大小和闪存大小都不同。因此，链接器文件中可用的SRAM和闪存的地址范围是

不同的。在移植代码时，必须使用KE17Z512的链接器文件来替换KE15Z的链接器文件。 
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9 结论 

本应用笔记比较了KE15Z和KE17Z512在系统资源和软件方面的差异。用户可以参考本文档，轻松地将工程从

KE15Z256迁移到KE17Z512。 
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10 参考资料 

有关更多信息，请参阅以下内容： 

1. 《KE17Z512参考手册》（KE1XZP100M96SF0RM） 
2. 《KE15Z参考手册》（KE1xZP100M72SF0RM） 
3. 《KE17Z数据手册》（KE1xZP100M96SF0） 
4. 《KE15Z数据手册》（KE1xZP100M72SF0） 
5. 可通过以下网址获取的文档：https://www.nxp.com.cn/design/design-center/development-

boards-and-designs/general-purpose-mcus/frdm-development-board-for-96-mhz-ke17z-
ke13z-ke12z-with-512-kb-flash-mcus:FRDM-KE17Z512#documentation 

https://www.nxp.com/doc/KE1XZP100M96SF0RM
https://www.nxp.com/doc/KE1xZP100M96SF0
https://www.nxp.com.cn/design/design-center/development-boards-and-designs/general-purpose-mcus/frdm-development-board-for-96-mhz-ke17z-ke13z-ke12z-with-512-kb-flash-mcus:FRDM-KE17Z512#documentation
https://www.nxp.com.cn/design/design-center/development-boards-and-designs/general-purpose-mcus/frdm-development-board-for-96-mhz-ke17z-ke13z-ke12z-with-512-kb-flash-mcus:FRDM-KE17Z512#documentation
https://www.nxp.com.cn/webapp/Download?colCode=KE1XZP100M72SF0RM
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/KE1xZP100M72SF0.pdf
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11 缩略语 

表35列出并解释了本文中使用的缩略语。 

表35. 缩略语 

术语 说明 

AWIC 异步唤醒中断控制器 

ADC 模数转换器 

BME 位操作引擎 

CLK 时钟 

DIO 数据输入/输出 

FAC 闪存访问控制 

FMC 闪存控制器 

FTM FlexTimer 

LPI2C 低功耗内部集成电路（I2C） 

LPUART 低功耗通用异步收发器 

MCU 微控制器单元 

MMDVSQ 内存映射除法和平方根模块 

NMI 不可屏蔽中断 

MCU-Link 恩智浦单一、统一的调试探针架构，适用于恩智浦所有基于通用Arm Cortex-M的MCU。 

PDB 可编程延迟块 

PWM 脉宽调制 

PWT 脉宽定时器 

RTC 实时时钟 

SWD 串行线调试 

TSI 触摸感应输入 

UART 通用异步收发器 

DNP 不安装 
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12 修订历史 

表36汇总了本文的修订情况。 

表36. 修订历史 

文档ID 发布日期 说明 

AN14202 V1.0 2024年5月7日 首次公开发布 
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